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技 术 开 发 合 同 

合同编号：11N05505885920263801 

 

项目名称：硬 X 射线自由电子激光装置-大口径光学元器件拆装系统 

 

 

甲方：上海科技大学 

 

乙方：沈阳工业大学 

（法人姓名：张珂，男） 

 

 

有效期限：自合同签订日起-2030.09.30 

 

 

 

上 海 市 科 学 技 术 委 员 会 

上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 

 

  







 2 

依据《中华人民共和国民典法》的规定，合同双方就 硬 X射线自由电子激光装置（以下简称：SHINE）

大口径光学元器件拆装系统的技术开发经协商一致，签订本合同。 

一、工作内容、方式和要求： 

甲方委托乙方承担硬 X 射线自由电子激光装置（以下简称：SHINE）大口径光学元器件拆装系统的技术

开发工作。 

具体工作内容及要求详见附件 1“技术说明书”。 

附件 1、技术说明书 

附件 2、SHINE 项目合同执行情况反馈表 

附件 3、安全施工协议(若有) 

附件 4、保密协议(若有) 

二、工作条件和协作事项 

1．双方责任 

1.1 甲方责任 

(1) 提供技术规格要求。 

(2) 审批承制方的技术设计，制造计划和制造工艺。 

(3) 制造过程中进行质量跟踪。 

(4) 对装置做最终验收。 

1.2 乙方责任 

(1) 项目计划、组织及管理。 

(2) 装置技术设计和工艺设计及评审。 

(3) 提出装置与相关系统的技术接口。 

(4) 装置制造。 
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(5) 现场安装和调试。 

(6) 为甲方人员现场跟踪提供条件。 

(7) 定期提交项目进展报告。 

(8) 交付产品及技术文件。 

(9) 交付后提供售后服务 

2.风险责任 

本项目的管理风险和相关人员的人身安全由乙方承担；合同执行期间，本项目的技术风险由乙方承担，

如因设计问题导致系统不能按要求正常运行，责任由乙方承担。 

3.质量保证 

本合同项目的保证期详见附件 1“技术说明书”。 

在保证期内，当大口径光学元器件拆装系统出现运行问题时，乙方应协助甲方调查与分析问题的原因，

提出解决问题的方法，积极提供技术指导。若属乙方责任，乙方应在接到通知后 48 小时内到达现场处理，

在最短时间内，使系统恢复正常工作。因此而发生的人工费、差旅费等由乙方承担。 

甲方存在任何有关大口径光学元器件拆装系统的技术疑问，乙方将及时、积极地提供技术指导。 

4．知识产权与技术资料所有权 

    在执行本合同期间完成的技术成果与技术资料归甲方。因本工程需要，甲方有权在不征得乙方同意的

情况下，向第三方公开有关本项目的技术资料和图纸，但第三方不得以任何形式向外扩散或转移。 

5．技术保密 

甲方在合作期向乙方提供的相关技术材料及信息在没有征得甲方同意的情况下，乙方不得以任何形式

向第三方扩散或转移。 

 

三、履行期限、地点和方式： 
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1 本合同自签订起至 2027 年 9 月在甲方指定的场地履行。参考国家法定工作时间，甲方有需求时可协商加

班。 

2 本合同的履行方式：乙方派出人员在甲方技术培训后开展工作。听从甲方工作安排。 

 

四、验收标准和方式： 

详见附件 1“技术说明书”。 

 

五、报酬及其支付方式： 

（一）本项目报酬（大写）为人民币 4180000 元（大写: 肆佰壹拾捌万元整）。  

（二）支付方式（采用以下第 ② 种方式） 

①一次总付： 

②分期支付：详见合同补充条款。 

③其他方式： 

六、违约金或者损失赔偿额的计算方法： 

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定，承担违约责任。 

（一）违反本合同各条约定，双方应承担以下违约责任： 

1. 除因不可抗力外，若乙方不能按合同规定时间提交合同约定的技术文件或产品或完成服务，应向

甲方支付逾期赔偿金，逾期赔偿金按合同总价每周 0.5%计提，从合同款中扣除，最高限度为 10%，

一旦达到逾期赔偿金最高限度，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方因逾期所受损失。 

2. 合同生效后，乙方单方提出解除合同的，将按项目合同款作双倍赔偿，还应按照合同法有关规定

赔偿甲方损失。 

3. 如因甲方原因造成的延误，可作相应的时间节点顺延。 
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4. 如果在本合同执行过程中，有事实证明乙方已没有能力按照合同完成相关任务，并将影响 SHINE

工程的进度，则甲方有权终止合同，并将部分或全部转交给其它厂家执行。这种情况下乙方应归

还甲方已经支付的所有款项，并赔偿甲方由此造成的损失。 

（二）其它：无 

 

七、合同争议的解决方式： 

    在履行本合同过程中发生的争议，当事人双方可以通过和解或者调解解决。当事人不愿和解、调解或

者和解、调解不成的，采用以下第  （一）  种方式解决。 

（一）双方同意由 上海 仲裁委员会仲裁。 

（二）向人民法院起诉，约定          人民法院管辖。 

①被告住所地   ②合同履行地   ③合同签订地 

④原告住所地   ⑤标的物所在地 

 

八、其他（上述条款未尽事宜）： 

合同补充条款： 

补充条款 

1:提供分项报价表附在本合同最后一页； 

2、合同付款方式： 

第一次付款：合同签订后，甲方三十个工作日内其向乙方支付合同金额的 20%； 

第二次付款：乙方完成大口径光学元器件拆装系统技术设计方案和工艺设计方案评审，且验收大纲经

甲方审定后，甲方三十个工作日内向乙方支付合同总金额的 30%； 

第三次付款：乙方完成出厂验收且验收合格后，甲方三十个工作日内向乙方支付合同总金额的 20%； 
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第四次付款：乙方交付全部产品并完成安装调试，经甲方最终验收合格，且收到乙方提供的全额发票(增

值税专用发票)后，甲方三十个工作日内向乙方支付合同总金额的 20%； 

第五次付款：最终验收合格满 1 年且甲方确认无质量等其他问题后，甲方三十个工作日内向乙方支付

合同总金额的 10%。 

3、增值税专用发票税率：13% 

4、本合同经双方代表签字后即生效，合同一式六份，甲方执三份、乙方执三份。 

 

 

 

 

甲方：上海科技大学 

委托代理人：赵振堂 

签订时间： 

所在地：华夏中路 393号 

乙方：沈阳工业大学 

委托代理人：王佳 

签订时间： 

银行名称：建行铁西支行 

银行账号：21001400008059610002 
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